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UF シリーズ
極限の小型化が、無限の可能性を拓く
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わずか12mmの超薄型モジュール設計により、高密度なマルチヘッド配置を実現。限られた設置スペースでもチ

ップのピック＆プレース密度を大幅に向上させ、生産性向上に貢献します。

Z軸にはリニアモータによるダイレクトドライブ方式を採用し、高速応答、滑らかな動作、高い信頼性を実現。

さらに、オプションのθ（シータ）軸により、高精度な角度補正やアライメントにも対応します。

また、力センサを内蔵することで、リアルタイムな荷重フィードバック、高精度な荷重制御、ソフトランディング

（低衝撃接触）を実現。ワークへの衝撃を抑えた高精度な実装・搬送を可能にし、多ヘッドピック＆プレース装置

や高密度半導体自動化設備に最適です。
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- 半導体チップの高精度ピック＆プレース

- 高密度ダイハンドリング

- ウェハレベルの搬送・選別

- IC検査・試験

- 先端パッケージング・ダイボンディング

- 精密部品組立
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θ軸繰返し位置決め精度 (degree)
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